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Unidad de Operacién Desconcentrada para la CDMX Plantel
Iztapalapa | Jefatura de Proyecto de Promocidn y Vinculacion

SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE VINCULACION PLANTEL CONALEP IZTAPALAPA |

Siendo las 11:00 horas del dia cuatro del mes de septiembre del afio dos mil veinticuatro, se reunieron en el Plantel Conalep
Iztapalapa | ubicado en Av. Yucatan # 25, Col. San Sebastian Tecoloxtitlan, Alcaldia de Iztapalapa C.P. 09520, los
miembros del Comité de Vinculacién, los C.C. Victor Antonio Osorio Méndez, Director del Plantel Conalep Iztapalapa |,
como Secretario Ejecutivo; Mayra Martinez Jiménez, Coordinador del plantel; César Rafael Peregrina Bocanegra, Jefe de
Proyecto de Promocion y Vinculacion, como Secretario de Actas; quienes integran la Comision Académica y Educativa;
Rodolfo Ruiz Vazquez, Roberto Carlos Moreno Alvarez y Sarai Baca Reyes, parte del area de Promocién y Vinculacion;
Oscar Morales Téllez, Jefe de Proyecto de Capacitacion; Gabriela Ramirez Rubio del area de Servicios Administrativos;
Enriqgue Ramirez Pérez del area de Formacion Técnica; Ramon Ruiz Pérez del area de Talleres y Laboratorios; y Jorge
Rosas Lara del drea de informatica; asi como los C.C. Arturo Rojas Flores de UNITEC, Alejandro Lopez Franco de Grupo
de Consultoria Internacional; Naomi Cruz Estrada de la empresa Sanborns; Maria Fernanda Chan Ramirez y Elizabeth
Cervantes Zavaleta; Melody Ivonne Juarez Balderas de Cecati 3; Imelda Viera Vazquez y Juan Carlos Sanchez Morales
de OISA y Arizbet Garcia Sancez de Clavos Nacionales, a quien también se hizo la presentacion correspondiente como
nuestra nueva presidenta del Comité de Vinculacion.

A efectos de dar cumplimiento al REGLAMENTO DE LOS COMITES DE VINCULACION DEL SISTEMA CONALEP, que
en su Titulo Il INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE VINCULACION DEL SISTEMA CONALEP,
Capitulo IV de las Sesiones de los Comités de Vinculacion, Articulo 22°. Acuerdo Numero DG-04/DCAJ-04-SS|-03/2016.

Acto seguido y habiendo quorum para ello, se da inicio a la sesién con el siguiente orden del dia:
1.-Palabras de bienvenida por Victor Antonio Osorioc Mendez, como secretario ejecutivo.

2.- Lista de asistencia.

3.- Revision de acuerdos de la sesion anterior.

4.- Retroalimentacion con las instituciones y empresas.

5.- Asuntos generales y acuerdos

6.- Presentacion de nuestra nueva presidenta

7.- Despedida

Desarrollo de la Sesion:

Se inicid la sesion de acuerdo al orden del dia con las palabras Victor Antonio Osorio Méndez; Secretario Ejecutivo, quien
agradecio la presencia de los invitados. Acto seguido se realizé el pase de la lista de asistencia y se procedio a la revision
de los acuerdos establecidos en la sesion anterior.

1.- Se acordd con la empresa Sanborns enviarles alumnos de las cuatro carreras con las que cuenta nuestro
plantel, con el fin de que nuestro alumnado realice sus practicas profesionales.

2.- La empresa Reliable Solutions acordd en enviarnos por correo electronicos los diferentes puntos donde se
encuentran laborando en la ciudad para poder canalizar a nuestros alumnos que deseen realizar sus practicas

profesionales.
3.- Con la universidad UNITEC se seguira trabajando de la misma manera como hasta ahora se ha hecho,

solamente que en esta ocasién se establece que se brindaran platicas y cursos a nuestros docentes. _
4.- Con la institucion Financiera para el Bienestar, se llega al acuerdo de asistir al plantel para brindarles platicas

a nuestros alumnos sobre los beneficios de realizar con ellos las practicas profesionales.
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Presidenta del Comité de Vinculacion
Del Plantel |ztapalapaf Conalep

Arizbet Garcia Sanchez
Director de Operaciones

Secretario Ejecutivo Secretario de Actas

Victh orio Méndez César Raféel/Reregrina Bocanegra §
Director del Plantel C@palep Iztapalapa | Jefe de Proyécto,de\Rromocion y Vinculacion
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